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Poznamky:

uvedené materialy je mozné je nahradit jinymi

materialy se srovnatelnymi parametry za pfedpokladu zachovani pozadovanych stavebné-technickych
parametrt téchto navrzenych referencnich standardu

vySe uvedeny postup musi byt vzdy konzultovan a odsouhlasen GP a investorem

vSechny stavebni matreidly musi byt vzorkovany a nasledné odsouhlaseny GPS a investorem
vSechny stavebni prace musi probihat v koordinaci se vSemi souvisejicimi projekty a projektovou
dokumentaci jednotlivych profesi na zakladé aktualni dokumentace schvalené investorem

pro navrh skladeb konstrukci byly uvazovany nasledujici navrhové teploty vnitfniho vzduchu:

- obytné a pobytové mistnosti: 20°C

- koupelny: 24°C

- technické mistnosti, chodby: 15°C

tepelné technické a akustické parametry uvedeny u skladeb jednotlivych konstrukci,

hodnoty uvadénych souginitelll prostupu tepla uvadény véetné korekce AU = 0,02 W/m?K
vybrané pozarni odolnosti dilezitych konstrukci uvedeny u jednotlivych skladeb,

nutno koordinovat s &asti dokumentace D1.3 PBR PoZarné bezpeénostni fedeni stavby

véetné barevnosti budou vZdy konzultovdny a odsouhlaseny architektem
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STENY VNEJSI
E.01 sténa obvodova - dverni otvor (kétovano 265 mm)
exteriér
dvere stavajici
» deska cementotfiskova 14 mm
* lepici stérka
» tepelna izolace - mineralni vina s podélnou orientaci viaken (pro KZS) 160 mm
lepena a mechanicky kotvena
objem. hm. > 45kg/m3
A=0,036 W.m-1.K-1
* desky OSB 3N-4PD (pro vihké prostiedi) 15 mm
* parozabrana - folie lehkého typu s AL viozkou 2 mm
*  systémové ocelové profily CW50, rozte¢ 625mm 50 mm
» 2xdesky SDK se zvySenou pozarni odolnosti t.12,5mm, 25 mm
interiér
Pozn. trida reakce na ohen SDK predsteny A1 nebo A2
Pozn. U=0,243 W/im2.K
U,=0,30 W/m2.K, Urec=0,25 W/m2.K (sténa vnéjsi)
poz. odolnost SDK predstény El 45/DP1
pozadavek PBR EIl 45/DP1
STENY VNITRNI
| 1.01 |pFiéka SDK - hygienické zazemi (tl. 125 mm)
* povrchova uprava - 2x vnitini malba silikatova
na prebrouseném a zatmeleném povrchu SDK stén
* 2xdesky SDK tl.12,5mm 25 mm
» systémové ocelové profily CW75, rozte¢ 625mm 75 mm
desky z mineralni viny t.40mm, obj. hmot. min.40kg/m3 v konstrukci
» 2xdesky SDK t1.12,5mm do vlhkého prostiedi 25 mm
* povrchova uprava - keramicky obklad cca 8 mm
flexibilni lepidlo pro keramické obklady na SDK deskach 3 mm
hydroizolaéni stérka (v mistech vystavenych ostriku vodou, 2 mm
do vysky min. 150mm nad nejvyssi vytok)
prebrouseny a zatmeleny povrch SDK desek
Pozn. trida reakce na ohen SDK stény A1 nebo A2
1.02 instalacni pricka SDK - hygienické zazemi (tl. 300 mm)
e povrchova uprava - 2x vnitini malba silikatova
na prebrouseném a zatmeleném povrchu SDK stén
* 2xdesky SDK t1.12,5mm 25 mm
*  systémové ocelové profily 2xCW50 s distanci 150mm, rozte¢ 625mm 250 mm
desky z mineralni viny t1.40mm, obj. hmot. min.40kg/m3 v konstrukci
* 2xdesky SDK tI.12,5mm do vlhkého prostfedi 25 mm
* povrchova uprava - keramicky obklad cca 8 mm
flexibilni lepidlo pro keramické obklady na SDK deskach 3 mm
hydroizolacni stérka (v mistech vystavenych ostfiku vodou, 2 mm
do vysky min. 150mm nad nejvyssi vytok)
pfebrouseny a zatmeleny povrch SDK desek
Pozn. tfida reakce na oherni SDK stény A1 nebo A2
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| 1.30 |p|"edsténa vnitini (kétovano 100 mm)
* povrchova uprava - keramicky obklad cca 8 mm
flexibilni lepidlo pro keramické obklady na SDK deskach 3 mm
hydroizolaéni stérka (v mistech vystavenych ostriku vodou, 2 mm

do vysky min. 150mm nad nejvyssi vytok)
prebrouseny a zatmeleny povrch SDK desek

* 2xdesky SDK t1.12,5mm do vlhkého prostfedi 25 mm
systémové ocelové profily CW50 s distanci 25mm od zdéné stény, rozte¢ 625mm 75 mm
e sténa vnitini nebo vnéjsi

Pozn. trida reakce na ohen SDK predstény A1 nebo A2

| 1.31 |p|"edsténa vnitrni (kétovano 150 mm)
* povrchova uprava - keramicky obklad cca 8 mm
flexibilni lepidlo pro keramické obklady na SDK deskach 3 mm
hydroizolaéni stérka (v mistech vystavenych ostriku vodou, 2 mm

do vysky min. 150mm nad nejvyssi vytok)
prebrouseny a zatmeleny povrch SDK desek

* 2xdesky SDK tI.12,5mm do vlhkého prostfedi 25 mm
systémové oceloveé profily CW50 s distanci 75mm od SDK stény, rozte¢ 625mm 125 mm
e sténa vnitini nebo vnéjsi

Pozn. trida reakce na ohen SDK predstény A1 nebo A2

POZN 1. v sadrokartonovych konstrukcich jsou umistény systémové kotevni prvky pro kotveni
zafizovacich predmétu
POZN 2. maximalni index Sifeni plamene u sadrokartonovych stén is = 75mm/min.
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PODLAHY
| P.01 |podlaha v 1.NP s podlahovym topenim — herna (kétovano 140 mm)
naslapna vrstva - vinyl
» vinyl lepeny, vhodny pro podlahové topeni, dekor dle vybéru architekta 2,5 mm
zatézova tr.32, tfida reakce na ohern min.Cfl
* lepidlo 3,5
* vyrovnavaci stérkova hmota 5 mm

¢ penetrace
disperznipenetracni natér na bazi akrylatové disperze a modofikujicich pfisad
* roznaSeci betonova mazanina hlazena C20/25 65 mm
vyztuzeno siti KARI oka 150x150x4 mm v ose desky
dilatovana dle technol. predpist, max 6x6m,
rovinnost povrchu +/-1mm na 2m lati
systémova upevriovaci lista a rozvody podlahového topeni (plastové potrubi)
v beton. mazaniné (dodavka UT)
* integrélni podlozka (dodéavka UT) 4 mm
» tepelna izolace z tepelné izolaénich desek PIR pro podlahy 60 mm
A=0,023 W.m-1.K-1
vsechny vrstvy nad touto izolaci nutno dusledné oddilatovat od stén a v plose
dle technologickych predpisii a CSN, okolo stén pouZity akustické pasky
z extrudovaného polyetylénu s uzavienou strukturou tl.5mm
» nivelaéni stérkova hmota (v pfipadé potfeby) 0-2 mm

» stavajici nosna stropni konstrukce - zb deska

Pozn. U=0,34 Wim2.K
U,=0,60 W/m2.K, Urec=0,40 W/m>.K (strop vnitini z vytapéného k nevytapénému prostoru)

| P.01a |podlaha v 1.NP - herna - vstupni ¢ast (kétovano  10-15 mm)
naslapna vrstva - vinyl
» vinyl lepeny, vhodny pro podlahové topeni, dekor dle vybéru architekta 2,5 mm
zatézova tr.32, tfida reakce na ohen min.Cfl
* lepidlo 3,5
* vyrovnavaci stérkova hmota cca 4-9 mm
| P.02 |podlaha v 1.NP s podlahovym topenim — hygienické zazemi (kétovano 140 mm)
naslapna vrstva - keramicka dlazba (mokry provoz)
» keramicka dlazba 10 mm
» jednoslozkovy lepici tmel na bazi cementu pro lepeni keramickych obkladt a dlazeb 3 mm
(tfida C2T S1)
* hydroizolaéni stérka 2 mm

jednoslozkova silkatova disperzni hydroizolaéni hmota
disperznipenetracni natér na bazi akrylatové disperze a modofikujicich pfisad
* roznaSeci betonova mazanina hlazena C20/25 61 mm
vyztuzeno siti KARI oka 150x150x4 mm v ose desky
dilatovana dle dlazby, max 6x6m
rovinnost povrchu +/-1mm na 2m lati
systémova upevriovaci lista a rozvody podlahového topeni (plastové potrubi)
v beton. mazaniné (dodavka UT)
» integralni podlozka (dodavka UT) 4 mm
» tepelna izolace z tepelné izolacnich desek PIR pro podlahy 60 mm
A=0,023 W.m-1.K-1
vSechny vrstvy nad touto izolaci nutno dusledné oddilatovat od stén a v ploSe
dle technologickych predpisti a CSN, okolo stén pouzity akustické pasky
z extrudovaného polyetylénu s uzavienou strukturou tl.5mm
* nivelaéni stérkova hmota (v pfipadé potfeby) 0-2 mm

« stavajici nosna stropni konstrukce - Zb deska

Pozn. U=0,34 W/m2.K
U,=0,60 W/m2.K, Urec=0,40 W/m2.K (strop vnitini z vytapéného k nevytapénému prostoru)
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(kétovano 140 mm)

Pozn.

naslapna vrstva - koberec

koberec s kratkym vlasem, vhodny pro podlahové topeni, dekor dle vybéru architekta
zatézova tr.32, tfida reakce na ohen min.Cfl
lepidlo
vyrovnavaci stérkova hmota
penetrace
disperznipenetracni natér na bazi akrylatové disperze a modofikujicich pfisad
roznaseci betonova mazanina hlazena C20/25
vyztuzeno siti KARI oka 150x150x4 mm v ose desky
dilatovana dle technol. predpist, max 6x6m,
rovinnost povrchu +/-1mm na 2m lati
systémova upevriovaci lista a rozvody podlahového topeni (plastové potrubi)
v beton. mazaniné (dodavka UT)
integralni podlozka (dodavka UT)
tepelna izolace z tepelné izola¢nich desek PIR pro podlahy
A=0,023 W.m-1.K-1
vsechny vrstvy nad touto izolaci nutno dusledné oddilatovat od stén a v plose
dle technologickych predpisii a CSN, okolo stén pouZity akustické pasky
z extrudovaného polyetylénu s uzavienou strukturou tl.5mm
nivelacni stérkova hmota (v pfipadé potreby)

stavajici nosna stropni konstrukce - zb deska

U=0,34 W/m>.K

U,=0,60 W/m2.K, Urec=0,40 W/m>.K (strop vnitini z vytapéného k nevytapénému prostoru)

5 mm

65 mm

4 mm
60 mm

0-2 mm
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PODHLEDY

| Po.01 |AKU podhled - herna (kotovano 40 mm)

« stavajici nosna stropni konstrukce - Zb strop

* vyrovnavaci stérkova hmota (v pfipadé potreby)

* lepidlo

» Sirokopasmovy akusticky podhled - rastr 600/600mm 40 mm
soucinitel zvukové absorpce aw=1,0
tfida reakce na ohern min. A2-s1, dO
maximalni index Sifeni plamene is = 50mm/min.
max. hm.5kg/m2
svételna odrazivost min. 85%
koeficient zpétného odrazu cca 60mcd/(m2Ix)
lesk <1
odolnost relativni vihkosti prostfedi 95% pfi 30°C

interiér

| Po.02 |SDK podhled - zakryti rozvodt (kétovano 250 mm)

e nosna stropni konstrukce - Zb strop

* vzduchova mezera 208 mm
multifunkéni zavésy pro SDK podhled po max.500mm

* systémové ocelové profily s roStem z profili CD 60x27 v jedné drovni 27 mm

* 1xdesky SDK tl.15mm 15 mm

interiér - malba
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